
板端子付放熱器
HEAT SINKS FOR PC BOARD

I シリーズ
適用端子：A

※材料在庫については別途ご確認ください。　◎測定環境：AI 押出放熱器 ( 黒色アルマイト・グリース使用 )を常温自然冷却にて測定（フィンは垂直）。熱抵抗はΔTc=60Kのときの値。 単位：mm
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※カタログに掲載している型以外にも、お客様のご要望に応じた特注品をお受けしています。（最低発注数量：100kg 以上）※その他プレス、切削等もお受けしています。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
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板端子付放熱器
HEAT SINKS FOR PC BOARD

I シリーズ
適用端子：A

※材料在庫については別途ご確認ください。　◎測定環境：AI 押出放熱器 ( 黒色アルマイト・グリース使用 )を常温自然冷却にて測定（フィンは垂直）。熱抵抗はΔTc=60Kのときの値。 単位：mm
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※カタログに掲載している型以外にも、お客様のご要望に応じた特注品をお受けしています。（最低発注数量：100kg 以上）※その他プレス、切削等もお受けしています。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

IAS50

49.45

1

1 1

3 8.25 7 8 8 8.3 6.4

（1）

1
1

1115

推奨基板取付穴

L+0.8

1.4

2.
4

9

L寸法（㎜）熱抵抗（K/W） 表面積（㎠）
70
100
120

A
B
C

4.97
4.00
3.57

207
294
352

37
53
63

重量（g）

0 10.0 20.0
消費電力（W） Pc

0

20

40

60

80

100

半
導
体
ケ
ー
ス
上
昇
温
度
（K）

（
周
囲
温
度
よ
り
）

A B
C

IAS55

55

1.5

1

12 1

（0.85）

（
1.
93
）

（
1.
93
）

（8.25）8.25 0.58.258.2511.573

1.5

1115

推奨基板取付穴

L+0.8

1.4

2.
4

9

L寸法（㎜）熱抵抗（K/W） 表面積（㎠）
70
100
120

A
B
C

4.66
3.74
3.35

212
301
360

43
61
73

重量（g）

0 10.0 20.0
消費電力（W） Pc

0

20

40

60

80

100

半
導
体
ケ
ー
ス
上
昇
温
度
（K）

（
周
囲
温
度
よ
り
）

A B

C



052

板端子付放熱器
HEAT SINKS FOR PC BOARD

I シリーズ
適用端子：A

※材料在庫については別途ご確認ください。　◎測定環境：AI 押出放熱器 ( 黒色アルマイト・グリース使用 )を常温自然冷却にて測定（フィンは垂直）。熱抵抗はΔTc=60Kのときの値。 単位：mm
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※カタログに掲載している型以外にも、お客様のご要望に応じた特注品をお受けしています。（最低発注数量：100kg 以上）※その他プレス、切削等もお受けしています。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
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板端子付放熱器
HEAT SINKS FOR PC BOARD

RASシリーズ
適用端子：A

※材料在庫については別途ご確認ください。　◎測定環境：AI 押出放熱器 ( 黒色アルマイト・グリース使用 )を常温自然冷却にて測定（フィンは垂直）。熱抵抗はΔTc=60Kのときの値。 単位：mm
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※カタログに掲載している型以外にも、お客様のご要望に応じた特注品をお受けしています。（最低発注数量：100kg 以上）※その他プレス、切削等もお受けしています。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
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板端子付放熱器
HEAT SINKS FOR PC BOARD

Iシリーズ
適用端子：B

※材料在庫については別途ご確認ください。　◎測定環境：AI 押出放熱器 ( 黒色アルマイト・グリース使用 )を常温自然冷却にて測定（フィンは垂直）。熱抵抗はΔTc=60Kのときの値。 単位：mm
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※カタログに掲載している型以外にも、お客様のご要望に応じた特注品をお受けしています。（最低発注数量：100kg 以上）※その他プレス、切削等もお受けしています。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
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日本流のモノづくりをマレーシアで「徹底」追求。
ミズデン・マレーシア設立20周年。
ミズデングループの海外戦略拠点である「ミズデン・マレーシア」が、1995年9月の会社設立より20周年を迎えることができました。
コンピューター数値制御（CNC）加工機など日本で稼働するものと同じ設備の導入、5Sの徹底など、ハードウェア・ソフトウェアともに
日本と同じレベルのモノづくりを押し進めつつも、インド系、中国系、ネパール系など多民族で構成される従業員のそれぞれの文化
を尊重、融合を図りながら、単純な日本企業の海外子会社ではない、エレクトロニクス業界での東南アジアにおける存在感のある
グローバルサプライヤーの一社として成長を果たすことができました。
ミズデングループ従業員一同、皆様のご支援・ご愛顧に感謝申し上げると共に、現地技術者を
日本に招くなど、引き続き「質」の飽くなき追求を図り、皆様のご要望に応えてまいります。

現地技術者を
まいります。

式典の様子を報じた日刊工業新聞
（2015年11月5日付）

左より、歴代社長の中間、加藤、水谷、野々山の各氏 永年勤続20年表彰者と水谷電機工業（株）社長の水谷典央

20周年パーティーの様子。お取引先各社のご出席を賜る中盛大に行われた


